Metoda aplikacji

Produkt Opis Cechy Zastosowanie
Elementy zasilania,
towice drukarek
Wysoka lepkos, &
] atramentowych,
) umiarkowane ] )
Jednosktadnikowy . wigzanie ICs z
przewodnictwo i
SE 4422 utwardzany ) radiatorem,
) ) cieplne, szybko o
wilgocig ) , ) uszczelnianie
przestaje by¢ lepki na i
. . przewodéw
powierzchni, UL 94V-1 . .
gazowych, cieptej
wody i palnikéw
Ptynny z dobrym _—
. Elementy zasilania,
Ptynny, przewodnictwem i
) ) ) gtowice drukarek
jednosktadnikowy cieplnym, szybko
SE 4486 ) ] . atramentowych,
utwardzany przestaje by¢ lepki na . )
. . . . wigzanie ICs z
wilgocia powierzchni, .
. radiatorem
kontrolowana lotnos¢
Klejenie
Umiarkowane zintegrowanych
Nieptynny, przewodnictwo substratéow
o jednosktadnikowy cieplne, UL 94V-0, obwododw,
utwardzany kontrolowana lotnosé, przyleganie
wilgocia szybko przestaje by¢ przykrywek i
lepki na powierzchni obuddw tgczenie
radiatorow
Elementy zasilania,
Jednosktadnikowy, ) gtowice drukarek
Wysokie
SE 4450 | szary, utwardzany ) . atramentowych,
przewodnictwo cieplne . )
temperaturg wigzanie ICs z
radiatorem
. Klejenie
Gwattownie .
zintegrowanych
utwardzany pod ,
lywem ciepta substratow
w , ,
Jednosktadnikowy, Y ) obwodow,
i wysokie .
1-4174 szary, niska . przyleganie
L, przewodnictwo .
ptynnos¢ . . przykrywek i
cieplne, zawiera , .
. obudodw tgczenie
szklane kulki do . i
o . radiatoréw, ptyt
kontroli wigzania ,
gtownych
Dwusktadnikowy, Dtugi czas Wigzanie hybryd lub
Q1-9226 umiarkowana przydatnosci, mikroprocesoréw do

ptynnos¢

gwattowne
utwardzenie pod

radiatorow

Automatyczne lub
reczne dozowanie




wptywem ciepfa

3-6751

Dwuskfadnikowy,
szary

Niska lepkosg,
utwardzany cieptem,
UL 94V-0

Wigzanie radiatoréow
do elektronicznych
urzadzen, obwodow
drukowanych do
substratow




